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Abstract (en)
Method for heat treating steel products, especially strips or sheets, comprises adjusting the air ratio within the flame produced by a burner
depending on the starting temperature and/or the target temperature.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein.Verfahren zur Wärmebehandlung von Produkten aus Stahl, insbesondere von Bändern oder Blechen aus Stahl, wobei das
Produkt in einer Boosterzone (6, 7, 8) mit mindestens einem Brenner von einer Ausgangstemperatur auf eine Zieltemperatur gebracht wird. Der
Brenner wird mit einem Brennstoff, insbesondere einem Brenngas, und einem sauerstoffhaltigen Gas betrieben, welches mehr als 21 % Sauerstoff
enthält. Das Produkt wird in unmittelbaren Kontakt mit der von dem Brenner erzeugten Flamme gebracht, wobei innerhalb der Flamme die Luftzahl X
in Abhängigkeit von der Ausgangstemperatur und / oder der Zieltemperatur eingestellt wird.
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